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在此公开的示例涉及一种成像装置。成像装

置包括：放电构件，用于将第一图案放电在光电

导体上；以及写入引擎，用于控制放电构件以将

第二图案放电至光电导体以遮掩由光电导体上

剩余的第一图案所形成的任何潜在图案。
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1.一种成像装置，包括：

放电构件，用于将第一图案放电在光电导体上，所述第一图案对应于由所述成像装置

基于所述第一图案处理以产生物理对象的作业；以及

写入引擎，用于控制所述放电构件将第二图案放电至所述光电导体，以遮掩由所述光

电导体上剩余的所述第一图案所形成的潜在图案，所述第二图案对应于所述成像装置的用

于遮掩所述光电导体上的所述潜在图案的安全操作，并且其中所述写入引擎用于响应于打

印作业是安全作业而确定执行包括所述第二图案的所述放电的所述安全操作。

2.根据权利要求1所述的成像装置，其中，所述第一图案是在所述作业的最后页上待放

电至所述光电导体的最后图案。

3.根据权利要求1所述的成像装置，其中，在从所述第一图案的放电起特定的时间之

后，所述第二图案被放电至所述光电导体。

4.根据权利要求1所述的成像装置，其中，所述光电导体是光敏元件。

5.根据权利要求1所述的成像装置，其中，所述光电导体是鼓、板和带中的至少一个。

6.根据权利要求1所述的成像装置，其中，所述放电构件是光源和充电辊中的至少一

个。

7.一种用于遮掩鼓上的成像图案的方法，包括：

确定所述成像图案是否已被写入在所述鼓上，所述成像图案对应于由成像装置基于所

述成像图案处理以产生物理对象的作业；

确定所述成像图案是所述作业的作为安全作业的部分；

响应于打印作业是所述安全作业，响应于确定所述成像图案已被写入在所述鼓上而确

定执行安全操作；

当所述安全操作待被执行时，获取潜像减小参数；以及

根据所述潜像减小参数将图案写入至所述鼓，所述图案对应于所述成像装置的所述安

全操作并且用于遮掩由所述成像图案和所处理的作业剩余的潜在图案，

其中所述潜像减小参数指示待施加至所述鼓的写入图案的持续时间、所述写入图案的

数目、所述写入图案的幅度和所述写入图案的功率水平中的至少一个。

8.根据权利要求7所述的方法，其中，确定执行所述安全操作基于从用户接口获取用于

执行安全操作的指令。

9.根据权利要求7所述的方法，其中，确定执行所述安全操作基于确定从所述成像图案

被写入至所述鼓起是否已经过去特定的时间。

10.一种成像装置，包括：

鼓，用于接收放电图案和待吸附至所述放电图案的带电颗粒，所述放电图案对应于由

所述成像装置基于所述放电图案处理以产生物理对象的作业；

放电构件，用于将所述放电图案施加至所述鼓；

安全参数引擎，用于存储潜像减小参数；以及

写入引擎，用于控制所述放电构件：

响应于打印作业是安全打印作业，确定执行安全操作；

响应于所述打印作业是所述安全打印作业，将图案施加至所述鼓，以根据所述潜像减

小参数遮掩由在所述作业被处理之后所述鼓上剩余的所述放电图案所形成的潜在图案，其
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中所述图案对应于所述成像装置的用于遮掩所述鼓上的所述潜在图案的所述安全操作，

其中所述潜像减小参数指示待施加至所述鼓的写入图案的持续时间、所述写入图案的

数目、所述写入图案的幅度和所述写入图案的功率水平中的至少一个。

11.根据权利要求10所述的成像装置，其中，所述放电构件是光源和充电辊中的至少一

个。

12.根据权利要求10所述的成像装置，其中，所述带电颗粒是调色剂。
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成像装置及用于遮掩鼓上的成像图案的方法

背景技术

[0001] 包括打印机、复印机、传真机、多功能打印机、一体化装置或其他装置的成像装置

将电子数据转换为物理对象(例如打印文档、打印照片等)。在一些示例中，成像装置可以用

于产生包含敏感信息的物理对象。在这样的示例中，可以实施各种安全措施以保护敏感信

息。例如，安全措施可以试图确保授权的接受者接收物理对象。

附图说明

[0002] 以下详细描述参考附图，其中：

[0003] 图1是图示了根据示例的成像装置的一些部件的示意性方框图。

[0004] 图2是图示了根据示例的成像装置的一些部件的示意性方框图。

[0005] 图3A至图3D是图示了可以由示例成像装置执行的示例操作序列的流程图。

[0006] 图4是图示了根据示例的打印机盒的一些部件的示意性方框图。

[0007] 图5是图示了根据示例的打印机盒的一些部件的示意性方框图。

[0008] 图6是图示了根据示例的打印机盒的一些部件的示意性方框图。

具体实施方式

[0009] 作业的安全性已经成为购买成像装置的客户的重要考虑因素。如在此所使用，“作

业”涉及用于基于电子数据产生物理对象例如打印文档、打印照片等的指令集。在成像装置

中已经实施了许多安全特征以提高作业的安全性。一些成像装置包括可以维持作业的潜像

的部件。

[0010] 在示例中，激光打印机或印刷机可以包括可以保持作业潜像的光敏元件或光电导

元件(例如鼓、板等)。在这样的示例中，光敏元件或光电导元件(下文中，“光电导体”)可以

接收负电荷。放电构件可以对应于作业将图案选择性地放电或施加在光电导体上。光电导

体可以选择性地收集带电颗粒并将带电颗粒转移至介质。在一些示例中，带电颗粒可以是

固体，例如粉状调色剂或粉状油墨。在其他示例中，带电颗粒可以是流体，例如流体调色剂

或流体油墨。在成像装置的一些示例中，介质可以与光电导体接触以接收带电颗粒。在其他

示例中，成像装置可以将带电颗粒沉积至另一元件(例如转移带等)上，用于转移至介质。可

以随后加热介质以将带电颗粒熔化至介质(例如通过熔丝)。许多清洁机制已经实施至成像

装置中以从光电导体移除潜在图案，例如电荷提供元件、刀片、刮片等。然而，确保移除潜像

至不可恢复的程度是挑战性的。

[0011] 为了解决这些问题，在此所述的示例中，描述了一种成像装置，其中可以将图案或

写入图案写入至光电导体以遮掩由作业形成的潜在图案或使由作业形成的潜在图案变得

不可恢复。以该方式，在此所述的示例可以减小在成像装置的部件上保留潜像的安全风险。

同样，图案可以遮掩作业的成像图案，提高了成像装置中作业的安全性。

[0012] 在一些示例中，成像装置包括用于将第一图案放电在光电导体上的放电构件，以

及用于控制放电构件将第二图案放电至光电导体以遮掩由保留在光电导体上的第一图案
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所形成的任何潜在图案的写入引擎。在一些示例中，第一图案可以是成像图案。如在此使

用，术语“成像图案”涉及对应于由成像装置所处理的作业的光栅线或扫描线的图案。作业

可以导致一个或多个光栅线或扫描线被写入或投影至光电导体。如在此使用，“光栅线”或

“扫描线”涉及表示待打印数据的一个或多个点的条带。

[0013] 如在此所示，示例成像装置可以包括引擎，其中这样的引擎可以是用于实施相应

引擎功能的硬件和程序的任意组合。在此所述的一些示例中，硬件和程序的组合可以以许

多不同方式实施。例如，用于引擎的程序可以是存储在非临时机器可读存储介质上的处理

器可执行指令，且用于引擎的硬件可以包括用于处理并执行那些指令的处理资源。

[0014] 在一些示例中，实施这样的引擎的成像装置可以包括存储指令的机器可读存储介

质和用于处理指令的处理资源，或者机器可读存储介质可以被分离地存储并由系统和处理

资源可访问。在一些示例中，引擎可以以电路实施。此外，用于实施引擎的处理资源可以包

括处理单元(CPU)、专用集成电路(ASIC)、专用控制器和/或可以实施用于数据处理的其他

这种类型逻辑部件。

[0015] 在一些示例中，第一图案可以是在作业的最后页上待放电至光电导体的最后图

案。如在此所使用，作业的“最后页”涉及成像图案的对应于作业的末尾部分。在一些示例

中，最后页可以是打印页的一部分或者整个打印文档。在一些示例中，可以在从第一图案放

电特定的时间之后将成像图案放电或施加至光电导体。

[0016] 在一些示例中，光电导体可以是光敏元件。在示例中，光电导体可以是鼓、板和带

中的至少一个。在一些示例中，放电构件是光源和充电辊中的至少一个。

[0017] 在一些示例中，用于遮掩鼓上的成像图案的方法包括：确定成像图案是否已经被

写在磁上；以及确定当成像图案已经被写在鼓上时是否待执行安全操作。该方法进一步包

括：当待执行安全操作时获取潜像减小参数；以及根据潜像减小参数将图案写入至鼓，图案

用于遮掩从成像图案剩余的任何潜在图案。

[0018] 在一些示例中，成像装置可以包括：用于接收放电图案和待吸附至放电图案的带

电颗粒的鼓；用于将放电图案施加至鼓的放电构件；用于存储潜像减小参数的安全参数引

擎；以及用于控制放电构件以将图案施加至鼓以根据潜像减小参数遮掩由鼓上剩余的放电

图案所形成的任何潜在图案的写入引擎。

[0019] 在以下讨论和权利要求中，术语“耦合”意在包括合适的直接和/或间接连接。因

此，如果第一部件被描述为耦合至第二部件，该耦合可以例如是：(1)通过直接电或机械连

接，(2)通过经由其他装置和连接的间接电或机械连接，(3)通过光电连接，(4)通过无线电

连接，和/或(5)其他合适的耦合。相反，术语“连接”意在包括直接机械和/或电连接。

[0020] 现在转向附图并特别是图1，该图提供了图示了示例成像装置100的一些部件的方

框图。成像装置100包括写入引擎20、放电构件30以及光电导体40。

[0021] 在示例中，光电导体40可以是用于接收电荷的任何元件。在示例中，光电导体40可

以是用于接收电荷的鼓、板或带。在示例中，光电导体40可以是光敏元件。在示例中，光电导

体40可以是由诸如N‑乙烯基咔唑(N‑vinylcarbaole)的有机单体制成的有机光电导体。在

示例中，光电导体40可以接收负电荷。在其他示例中，光电导体40可以接收正电荷。在一些

示例中，光电导体40可以可移除地耦合至成像装置100。在这样的示例中，光电导体40可以

被布置在待耦合至成像装置100的分离部件中。例如，光电导体40可以被布置在待耦合至成
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像装置100的打印盒中。在其他示例中，光电导体40可以被布置在成像装置100的机箱内。

[0022] 在示例中，放电构件30可以是用于改变在光电导体40上的电荷图案的装置。在一

些示例中，光电导体40可以在光电导体40的外表面的一部分上接收均匀电荷。例如，光电导

体40可以从连接至光电导体40的外表面的一部分的充电辊接收均匀电荷。在这样的示例

中，放电构件30可以从提供至光电导体40的均匀电荷放电图案。换言之，放电构件30可以将

图案写入或施加至光电导体40上。如在此使用，术语“写入”涉及改变电荷图案。

[0023] 在示例中，放电构件30可以是光源或充电辊。例如，放电构件30可以包括用于直接

或间接地将图案投影至光电导体40上的光源。在这样的示例中，光源可以是激光器或发光

二极管(LED)。在这样的示例中，放电构件30可以包括用于将光从光源引导至光电导体40的

任意数量光学元件。例如，放电构件30可以包括用于将电荷图案从电源引导至光电导体40

的透镜和/或反射镜。在另一示例中，放电构件30可以是用于提供电荷的辊或连接至光电导

体40的充电辊。在这样的示例中，放电构件30可以直接地将电荷施加至与其连接的光电导

体40的表面。在示例中，如果光电导体40用于接收负电荷，则放电构件30可以通过将带正电

图案提供至光电导体40来改变光电导体40上的图案以选择性地对光电导体40进行放电。在

其他示例中，如果光电导体40用于接收正电荷，则放电构件30可以通过将带负电图案提供

至光电导体40来改变光电导体40上的图案以选择性地对光电导体40进行放电。

[0024] 在示例中，写入引擎20可以是用于控制放电构件30以改变光电导体40上的电荷图

案的装置。换言之，写入引擎20可以控制放电构件30以将图案写入至光电导体40。在示例

中，写入引擎20可以获取与由成像装置100所处理的作业相对应的成像图案。在操作中，写

入引擎20可以通过控制放电构件30以将成像图案的光栅线或扫描线提供至光电导体40来

将成像图案写入至光电导体40。

[0025] 在示例中，写入引擎20可以确定是否待由成像装置100执行安全操作。如在此所使

用，术语“安全操作”涉及用于从光敏元件移除或减小潜像的操作。例如，写入引擎20可以在

确定成像图案是安全作业时确定待执行安全操作。如在此所使用，术语“安全作业”涉及待

由安全操作处理的作业。在示例中，安全操作可以是用于将图案写入至光电导体以遮掩其

上的潜像或使其上的潜像变得难理解或不可恢复的操作。在示例中，成像装置100可以获取

用于作为作业的一部分而执行安全作业的指令。在其他示例中，成像装置100可以获取用于

通过耦合至成像装置的用户接口(例如触摸显示器、键盘、按钮、开关等)来执行安全操作的

指令。在这样的示例中，成像装置100可以被动地获取(也即接收)用于执行安全操作的指

令。在其他示例中，成像装置100可以主动地获取(也即检索)用于执行安全操作的指令。在

示例中，写入引擎20可以确定根据与作业相关的各种因素来执行安全操作。例如，写入引擎

20可以确定如果自从处理成像图案已经过去了特定的时间段而没有接收到用于处理的另

一成像图案则执行安全操作。换言之，写入引擎20可以确定在从成像图案的放电开始的特

定时间之后执行安全操作。例如，写入引擎20可以确定如果从成像图案放电至光电导体40

已经过去了超过30秒则执行安全操作。在另一示例中，写入引擎20可以确定在特定的时刻

(例如在工作日结束或轮班时)执行安全操作。

[0026] 在示例中，如果写入引擎20确定执行安全操作，则写入引擎20可以控制放电构件

30将图案放电至光电导体40以遮掩其上的任何潜在图案。如在此所使用，“图案”或“写入图

案”涉及向光电导体40提供以遮掩其上任何潜在图案的图案。在示例中，图案可以是任意
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的。在示例中，图案可以由点构成。在这样的示例中，点的图案可以是随机的。在其他这样的

示例中，点的图案可以是连续的。在示例中，点的图案可以是用于遮掩成像图案的光栅线的

特定图案。在这样的示例中，特定图案可以由成像装置100确定。在其他示例中，特定图案可

以由另一装置确定并由成像装置100获取。在这样的示例中，可以作为作业的一部分而获取

特定图案，或者可以由成像装置100与作业分离地获取特定图案。

[0027] 在操作中，在图1中，成像装置100可以接收作业以处理，且写入引擎20可以确定作

业是安全作业。在这样的示例中，写入引擎20可以控制放电构件30以将图案放电至光电导

体40。在示例中，图案可以遮掩光电导体40上由接收到的作业剩余的潜在图案或使光电导

体40上由接收到的作业剩余的潜在图案变得难理解或不可恢复。例如，图案可以是用于使

潜在图案变得难理解的随机图案。在其他示例中，图案可以是连续图案，例如它们之间的一

连串点和间隔，这可以遮掩光电导体40上的潜在图案。在又一示例中，图案可以是被确定用

于遮掩施加至光电导体40的最后成像图案或使施加至光电导体40的最后成像图案变得难

理解或不可恢复的特定图案。在这样的示例中，施加至光电导体40的最后成像图案可以是

作业的最后页。在另一这样的示例中，最后成像图案可以是作业的整个成像图案。

[0028] 图2是图示了成像装置200的一些部件的示意性方框图。成像装置200包括写入引

擎220、放电构件230、光电导体240、颗粒沉积构件250以及安全参数引擎260。在示例中，写

入引擎220可以实质上类似于以上参照图1所述的写入引擎20，将省略写入引擎220的冗余

描述。在示例中，放电构件230可以实质上类似于以上参照图1所述的放电构件30，将省略放

电构件230的冗余描述。在示例中，光电导体240可以实质上类似于以上参照图1所述的光电

导体40，将省略光电导体240的冗余描述。

[0029] 在示例中，颗粒沉积构件250可以是用于将带电颗粒转移至光电导体240的部件。

在示例中，颗粒沉积构件250可以是辊。在这样的示例中，颗粒沉积构件250可以耦合至贮槽

以接收带电颗粒。例如，颗粒沉积构件250可以至少部分地被布置在贮槽中以收集布置在其

中的带电颗粒。在示例中，带电颗粒可以包括油墨、调色剂、塑料、聚合物、粉状金属、合金等

等。在示例中，贮槽可以是用于存储包括带电颗粒的沉积材料的盒。在一个示例中，盒可以

是包含由喷墨打印机使用的液体油墨的墨盒。在另一示例中，盒可以是包含由激光打印机

使用的干式调色剂粉末的调色剂盒。

[0030] 在示例中，安全参数引擎260可以是用于存储潜像减小参数262的引擎。在示例中，

安全参数引擎260可以包括用于存储潜像减小参数262的存储器261以及处理资源263。在示

例中，存储器261可以是任何非临时电子、磁性、光学或其他物理存储装置。例如，存储器261

可以是随机存取存储器(RAM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、只读存储器(ROM)、快

闪存储器、存储驱动等等。尽管描述为分离的引擎，安全参数引擎260可以是写入引擎220的

一部分。

[0031] 在示例中，潜像减小参数262可以指示待施加至光电导体240的写入图案的持续时

间、写入图案的数目、写入图案的幅度和写入图案的功率水平中的至少一个。在这样的示例

中，安全参数引擎260可以根据成像装置200的各种参数确定潜像减小参数262中的一个或

多个。例如，安全参数引擎260可以根据由成像装置200所处理作业的各种特性例如光栅线

的点密度、光栅线的数目、光栅线的颜色等来确定待提供至光电导体240的写入图案的数

目。在另一示例中，安全参数引擎260可以基于作业的光栅线的点密度确定待施加至光电导
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体240的写入图案的持续时间。在又一示例中，安全参数引擎260可以基于作业中光栅线的

数目确定写入图案的幅度。在其他示例中，安全参数引擎260可以基于光电导体240的状况

确定写入图案的功率水平。

[0032] 在示例中，安全参数引擎260可以向写入引擎220提供潜像减小参数262。在这样的

示例中，写入引擎220可以控制放电构件230以根据潜像减小参数262将写入图案放电或施

加至光电导体240。例如，在激光打印机中，写入引擎220可以控制激光器以根据潜像参数

262将写入图案写入或投影至光导鼓。换言之，在这样的示例中，写入引擎220可以控制激光

器以根据潜像参数262将写入图案放电至光电导体(也即光导鼓)。在这样的示例中，写入引

擎220可以控制激光器以根据潜像参数262将超过一个的写入图案写入或投影至光导鼓。在

另一这样的示例中，写入引擎220可以控制激光器以根据潜像参数262以特定幅度写入或投

影写入图案。在又一这样的示例中，写入引擎220可以控制激光器以根据潜像参数262以特

定持续时间或充电和放电循环数目写入或投影写入图案。在另一示例中，在具有充电辊的

激光打印机中，写入引擎220可以控制充电辊以根据潜像参数262以特定功率水平或充电和

放电循环数目施加写入图案。

[0033] 在操作中，在图2中，成像装置200可以接收用于处理的作业，且写入引擎220可以

确定是否应该执行安全操作。在示例中，如果待执行安全操作，则安全参数引擎260可以向

写入引擎220提供潜像减小参数262。在这样的示例中，写入引擎220可以控制放电构件230

以根据潜像减小参数262将写入图案放电、写入或投影至光电导体240。

[0034] 图3A至图3D提供了流程图，其提供了可以由示例成像装置和/或其处理资源执行

用于执行示例进程和方法的示例操作序列。在一些示例中，流程图中所包括的操作可以以

可以由处理资源可执行以使得示例成像装置和/或其控制引擎执行对应于指令的操作的指

令的形式具体化在引擎(例如图2的示例引擎220或引擎260)中。另外，图3A至图3D中提供的

示例可以具体化在系统、机器可读存储介质、进程和/或方法中。在一些示例中，图3A至图3D

的流程图中所公开的示例进程和/或方法可以由一个或多个引擎执行。此外，在此所述的一

些示例操作的执行可以包括由其控制引擎对成像装置的部件和/或子系统进行控制以引起

这样的操作的执行。例如，将成像图案写入至鼓可以包括由控制引擎对鼓进行控制以围绕

中心轴线旋转以接收成像图案。

[0035] 现在转向图3A至图3D，这些图提供了流程图300，其图示了可以由示例成像装置执

行的示例操作序列。在示例中，成像装置可以确定成像图案是否已被写入至鼓(方框302)。

在这样的示例中，鼓可以是用于接收电荷的光电导体。在示例中，成像装置可以确定安全操

作是否待被执行(方框304)。在一些示例中，成像装置可以通过确定成像图案是否是安全作

业的一部分来确定安全操作待被执行(方框304A)。在其他示例中，成像装置可以通过从用

户接口获取用于执行安全操作的指令来确定安全操作待被执行(方框304B)。在另一示例

中，成像装置可以通过确定从写入最后作业起已经过去特定的时间来确定安全操作待被执

行(方框304C)。在示例中，成像装置可以获取潜像减小参数(方框306)。在示例中，成像装置

可以被动地获取(也即接收)潜像减小参数。在其他示例中，成像装置可以主动地获取(也即

检索)潜像减小参数。成像装置可以根据潜像减小参数将图案写入至鼓(方框308)。

[0036] 图4是图示了根据示例的打印机盒400的一些部件的示意性方框图。在示例中，打

印机盒400包括存储器460和光电导体440。打印机盒400可以是用于存储包括带电颗粒的沉
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积材料的任何类型的盒。示例沉积材料可以包括油墨、调色剂、塑料、聚合物、粉状金属、合

金等等。在一个示例中，打印机盒400可以是包含由喷墨打印机使用的液体油墨的墨盒。在

另一示例中，打印机盒400可以是包含由激光打印机使用的干式调色剂粉末的调色剂盒。在

又一示例中，打印盒400可以是三维盒以使得打印盒400可以用于三维打印。

[0037] 在示例中，打印盒400示出为包括了包括潜像减小参数462的存储器460。在示例

中，存储器460可以是任何非临时的电子、磁性、光学或其他物理存储装置。例如，存储器460

可以是随机存取存储器(RAM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、只读存储器(ROM)、快

闪存储器、存储驱动等等。在示例中，存储器460可以被布置在打印盒400的外表面上。在一

些这样的示例中，存储器460可以可移除地耦合至打印盒400的外表面。

[0038] 在示例中，存储器460示出为存储潜像减小参数462。在示例中，潜像减小参数462

可以指示待施加至光电导体440的写入图案的持续时间、写入图案的数目、写入图案的幅度

以及写入图案的功率水平中的至少一个。在示例中，打印盒400可以向耦合至打印盒400的

成像装置提供潜像减小参数462。在这样的示例中，成像装置可以如以上参照图1至图3D所

述根据潜像减小参数462将图案写入至光电导体440。

[0039] 在示例中，可以根据打印盒400的盒使用信息改变潜像减小参数462。在这样的示

例中，耦合至打印盒400的成像装置可以将盒使用信息提供至打印盒400。在其他示例中，打

印盒400可以包括用于监视光电导体440和打印盒400的任何其他部件的硬件部件和/或程

序，或用于确定盒使用信息的耦合至打印盒400的成像装置。如在此所使用，“盒使用信息”

可以是关于可以测量或确定的打印盒的任何数据。例如，盒使用信息可以包括关于光电导

体的移动(例如由光导鼓参加的旋转数目)、施加至光电导体的电荷的量、施加至光电导体

的电荷的持续时间、布置在打印盒中的沉积材料的量等的信息。在示例中，打印盒400可以

包括用于改变潜像减小参数462的处理资源。在其他示例中，耦合至打印盒400的成像装置

可以改变潜像减小参数462。

[0040] 在一些示例中，打印盒包括：用于接收成像图案的光敏元件；以及用于存储潜像减

小参数的安全参数引擎，潜像减小参数用于指示写入图案的持续时间、写入图案的数目、写

入图案的幅度以及写入图案的功率水平中的至少一个，其中写入图案用于遮掩由光敏元件

上剩余的成像图案所形成的潜像。

[0041] 图5是图示了根据示例的打印机盒500的一些部件的示意性方框图。在示例中，打

印机盒500包括存储器560、光电导体540和颗粒沉积构件550。打印机盒500可以是用于存储

包括带电颗粒的沉积材料的任何类型的盒。示例沉积材料可以包括油墨、调色剂、塑料、聚

合物、粉状金属、合金等等。在一个示例中，打印机盒500可以是包含由喷墨打印机使用的液

体油墨的墨盒。在另一示例中，打印机盒500可以是包含由激光打印机使用的干式调色剂粉

末的调色剂盒。在又一示例中，打印盒500可以是三维盒以使得打印盒500可以用于三维打

印。

[0042] 在示例中，颗粒沉积构件550可以是用于将带电颗粒转移至光电导体540的部件。

在示例中，颗粒沉积构件550可以是辊。在这样的示例中，可以布置颗粒沉积构件550用于在

打印盒500中接收沉积材料。例如，颗粒沉积构件550可以至少部分地被布置在布置于打印

盒500中的沉积材料中。在这样的示例中，沉积构件550可以耦合至沉积材料。

[0043] 在示例中，打印盒500示出为包括包含潜像减小参数562的存储器560。在示例中，
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潜像减小参数562可以指示待施加至光电导体540的写入图案的持续时间、写入图案的数

目、写入图案的幅度以及写入图案的功率水平中的至少一个。在示例中，存储器560可以是

非临时的电子、磁性、光学或其他物理存储装置。例如，存储器560可以是随机存取存储器

(RAM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、只读存储器(ROM)、快闪存储器、存储驱动等

等。在示例中，存储器560可以被布置在打印盒500的外表面上。在一些示例中，存储器560可

以可移除地耦合至打印盒500的外表面。

[0044] 在示例中，打印盒500可以向耦合至打印盒500的成像装置提供潜像减小参数562。

在这样的示例中，成像装置可以根据潜像减小参数562将图案写入至光电导体540。在示例

中，可以根据打印盒500的盒使用信息来改变潜像减小参数562。在这样的示例中，耦合至打

印盒500的成像装置可以将盒使用信息提供至打印盒500。在其他示例中，打印盒500可以包

括用于监视光电导体540、颗粒沉积构件550和打印盒500的任何其他部件中的至少一个的

硬件部件和/或程序，或用于确定盒使用信息的与打印盒500耦合的成像装置。在示例中，打

印盒500可以包括用于改变潜像减小参数562的处理资源。在其他示例中，耦合至打印盒500

的成像装置可以改变潜像减小参数562。

[0045] 在一些示例中，打印盒包括：用于接收成像图案的光敏元件；用于向光敏元件提供

带电颗粒的颗粒沉积构件；以及用于存储潜像减小参数的安全参数引擎，潜像减小参数用

于指示写入图案的持续时间、写入图案的数目、写入图案的幅度和写入图案的功率水平中

的至少一个，其中写入图案用于遮掩由光敏元件上剩余的成像图案所形成的潜在图案。

[0046] 图6是图示了根据示例的打印机盒600的一些部件的示意性方框图。在示例中，打

印机盒600包括用于存储潜像减小参数662的安全参数引擎660。打印机盒600可以是用于存

储包括带电颗粒的沉积材料的任何类型的盒。示例沉积材料可以包括油墨、调色剂、塑料、

聚合物、粉状金属、合金等等。在一个示例中，打印机盒600可以是包含由喷墨打印机使用的

液体油墨的墨盒。在另一示例中，打印机盒600可以是包含由激光打印机使用的干式调色剂

粉末的调色剂盒。在又一示例中，打印盒600可以是三维盒以使得打印盒600可以用于三维

打印。

[0047] 在示例中，安全参数引擎660可以是用于实施引擎功能的硬件和程序的任意组合。

在示例中，安全参数引擎660可以被布置在打印盒600的外表面上。在一些示例中，安全参数

引擎660可以可移除地耦合至打印盒600的外表面。在示例中，图6的安全参数引擎660可以

分别至少包括图4的存储器460或图5的存储器560的功能和/或硬件。例如，安全参数引擎

660可以包括用于存储潜像减小参数662的存储器。

[0048] 在示例中，打印盒600可以向耦合至打印盒600的成像装置提供潜像减小参数662。

在示例中，潜像减小参数662可以指示待施加至耦合至打印盒600的成像装置的光电导体的

写入图案的持续时间、写入图案的数目、写入图案的幅度和写入图案的功率水平中的至少

一个。在示例中，成像装置可以根据潜像减小参数662将图案写入至成像装置的光电导体。

在示例中，潜像减小参数662可以根据打印盒600的盒使用信息来改变。在这样的示例中，耦

合至打印盒600的成像装置可以将盒使用信息提供至打印盒600。在其他示例中，打印盒600

可以包括用于监视成像装置的光电导体以及用于确定盒使用信息的打印盒600或与其耦合

的成像装置的任何其他部件的硬件部件和/或程序。在示例中，打印盒600可以包括用于改

变潜像减小参数662的处理资源。在其他示例中，耦合至打印盒600的成像装置可以改变潜
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像减小参数662。

[0049] 在一些示例中，打印盒包括用于存储潜像减小参数的安全参数引擎，潜像减小参

数用于至少指示待写入至光敏元件的图案的持续时间以遮掩由光敏元件上剩余的成像图

案所形成的潜在图案。在一些示例中，潜像减小参数进一步包括图案的功率水平。

[0050] 尽管以上已经示出并描述了某些实施方式，可以做出形式和细节上的各种改变。

例如，关于一个实施方式和/或进程所述的一些特征可以与其他实施方式相关。换言之，关

于一个实施方式所述的进程、特征、部件和/或特性可以在其他实施方式中有用。进一步，应

该理解，在此所述的系统、设备和方法可以包括所述不同实施方式的部件和/或特征的各种

组合和/或子组合。因此，参照一个或多个实施方式所述的特征可以与在此所述的其他实施

方式组合。

[0051] 以上讨论意在说明本公开的原理和各种示例。一旦完全理解以上公开，许多变形

和修改对于本领域技术人员将变得明显。意在所附权利要求被解释为包括所有这种变形和

修改。
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